V.1763/001 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapim Sartlari

Poz No V.1763/001

Tamimi_ Yeniden sivanacak taslak yonu veya sirali moloz tas duvarda 225 doz gimento takviyeli kireg
— harci ile 0-5 cm (5 cm dahil) derz dolgusu yapilmasi
Birimi m?
Kurum Vakiflar Genel Mudurligu
Birim Fiyatlari
Yil Birim Fiyat Montaj Fiyat Demontaj Fiyati
2024 300,99 0,00 0,00
2023-2 184,05 0,00 0,00
2023-1 128,51 0,00 0,00
2022-3 83,04 0,00 0,00
2022-2 64,68 0,00 0,00
2022-1 63,01 0,00 0,00
2021 41,08 0,00 0,00
2020 33,21 0,00 0,00
2019 28,89 0,00 0,00
2018 0,00 0,00 0,00

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Yapim Sartlar

Yeniden sivanacak taslak yonu tas duvarda 0-5cm(5¢cm dahil) derinlikte derzi bos olan kisimlarin, poz
no:V.0109 225 Doz Cimento Takviyeli Kire¢ Harci ile 0-5cm(5¢m dahil) derz dolgusunun yapilmasi, siva
yapillmaya hazir hale getiriimesi, harcin pirizi tamamlanincaya kadar 8 saat ara ile derz bosluklarinin
sulanmasi, imalatin yapildidi yerdeki yukleme, yatay ve diusey tagima, bosaltma, bitin malzeme ve zayiati,
iscilik giderleri ile muteahhit kari ve genel giderler dahil, (derz agma bedeli harig), beher m2 bedeli:

OLCU: Derz dolgusu yapilan sahanin alani m2 olarak 6lglir.

NOT: 1- Yeniden sivanacak moloz tas duvarda 10cm'e kadar(10cm dahil) derz dolgusu yapiimasi halinde
yapilan isin metraji V.1763/001 ve V.1763/002 pozlarinin toplamindan édenir. 2- Siva yapilacak Harci ile 0-
5cm(5¢cm dahil) doldurulmasi halinde bu pozdan édenmez.

Oska Yazilim'dan alinmigtir.
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Analizi
Rayi¢c No Onceki Rayic No Tanimi Birimi Miktar

Malzeme:

V.0109 225 doz gir_nento tak\{iyeli kireg harci me 0,010000
yapilmasi (ince kum ile)
iscilik:

01.V05/6 Mitehassis siva ve derz isleri usta Saat 1,000000
yardimcisi

01.v06/01 Restorasyon diz isgi Saat 0,500000

Oska Yazilim'dan alinmigtir.




